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说明、目录、图表目录

报告说明:    《2026-2032年中国AI+网络设备内生智能市场分析与行业调查报告》由权威行业

研究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国AI+网络设备内生智能市场的行业现状、竞争格

局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师

提供精准的市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。

          第一章AI+网络设备内生智能行业概述1.1 内生智能网络设备的定义与技术内涵1.1.1 网络

设备内生智能的概念界定1.1.2 内生智能 vs 外挂智能1.1.3 “网元—平台—应用”全栈AI新范式

的内涵1.2 网络设备内生智能的核心技术特征1.2.1 自感知1.2.2 自决策1.2.3 自优化1.2.4 自执行/

自愈1.3 网络设备内生智能的战略价值1.3.1 通信网络从“连接载体”向“智能中枢”跃迁的核

心支撑1.3.2 自智网络（Autonomous Networks）高阶演进的必由之路1.3.3 AI算力网络（AI

WAN/AI数据中心）的基础设施底座1.3.4 支撑“AI+信息通信”国家战略落地1.4 网络设备内

生智能技术发展历程1.4.1 全球技术演进1.4.2 中国技术发展路径1.5 本报告数据来源及研究方

法1.5.1 本报告数据来源1.5.2 本报告研究方法第二章中国AI+网络设备内生智能行业发展政策

研究2.1 行业监管体系及机构职能2.1.1 监管体系2.1.2 核心监管机构2.2 网络设备内生智能行业

标准建设2.2.1 国际标准参与2.2.2 国内标准研制现状2.2.3 网络智能体通信协议与互操作性标准

瓶颈2.3 行业主要政策规划汇总及解读2.3.1 《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见

（2026—2028年）》深度解读2.3.2 “人工智能+”国家战略相关部署2.3.3 新基建与智算网络建

设相关政策2.3.4 网络自智能力提升专项行动2.4 政策影响分析第三章网络设备内生智能产业成

本拆解与降本路径3.1 成本结构拆解3.2 中长期降本路径3.3 隐形成本与技术对冲3.4 网络设备内

生智能成本研究小结第四章中国AI+网络设备内生智能行业现状调查4.1 中国AI+网络设备内生

智能行业发展历程4.1.1 技术探索期（2020年以前）4.1.2 概念验证期（2021-2023）4.1.3 技术突

破期（2024-2025）4.1.4 政策引爆期（2026至今）4.2 行业运行现状4.2.1 产业发展阶段4.2.2 产业

发展核心痛点4.2.3 投融资动态4.2.4 行业发展驱动因素4.3 市场现状4.3.1 全球AI网络设备市场现

状4.3.2 中国AI网络设备市场现状4.3.3 自智网络市场现状4.4 中国AI+网络设备内生智能主要玩

家及产品谱系调查4.4.1 设备商巨头4.4.2 数通专业厂商（4.4.3 运营商自研4.4.4 新兴力量4.5 行

业竞争格局调查4.5.1 市场份额与订单获取情况4.5.2 技术梯队划分4.5.3 竞争力分析演变4.6 中

国AI+网络设备内生智能产业链分析4.6.1 产业链全景图4.6.2 产业链成熟度4.6.3 价值链分布4.7 

行业现状调查小结第五章网络设备内生智能产业链调查——上游（核心芯片与元器件）5.1 AI

算力芯片5.1.1 端侧AI推理芯片（NPU/TPU）现状与主要玩家5.1.2 网络专用AI加速芯片

（DPU/IPU）5.1.3 国产AI芯片在网络设备中的渗透现状5.2 高速光模块与光互联器件5.2.1

800G/1.6T高速光模块5.2.2 硅光技术（Silicon Photonics）与CPO（共封装光学）5.2.3 光芯片（



激光器芯片、探测器芯片）国产化进程5.3 高精度时钟与同步器件5.3.1 高精度时钟芯片5.3.2 网

络同步与确定性时延保障器件5.4 上游关键挑战5.4.1 高端AI芯片“卡脖子”现状5.4.2 高速光芯

片自主可控瓶颈5.4.3 先进制程工艺依赖5.5 上游产业链研究总结第六章网络设备内生智能产业

链调查——中游（设备集成与制造）6.1 AI路由器6.1.1 AI路由器技术发展现状6.1.2 主要厂商产

品型谱对比6.1.3 核心性能指标6.2 AI交换机6.2.1 AI数据中心交换机发展现状6.2.2 主要厂商产品

型谱对比6.2.3 流量感知、丢包与时延可视化等内生智能能力6.3 AI基站与无线接入网设备6.3.1

5G-A/6G基站内生智能技术6.3.2 基带板卡内嵌AI SoC芯片方案6.3.3 无线空口智能化进展6.4 AI

光传输设备（AI OTN）6.4.1 光传输设备内生智能技术发展6.4.2 网元内置算力与数字孪生技术

融合6.5 批量化生产能力建设6.5.1 自动化装配与测试产线现状6.5.2 智能化网络设备制造能

力6.6 中游产业链发展关键挑战6.6.1 电信级高性能与成本控制的平衡6.6.2 软硬件深度协同设计

的复杂性6.6.3 标准化接口与快速交付能力6.7 中游产业链研究总结第七章网络设备内生智能产

业链调查——下游应用场景（自智网络与运营商应用）7.1 运营商自智网络建设需求7.1.1 L4级

高阶自智网络演进路径7.1.2 中国移动、中国电信、中国联通自智网络战略布局7.1.3 自智网络

对网络设备内生智能的核心需求7.2 智能IP广域网（AI WAN）构建7.2.1 AI WAN架构7.2.2 内生

安全可信与绿色低碳基础能力7.2.3 主要业务场景7.3 行业主要玩家7.4 2026-2032年自智网络与

运营商应用领域市场空间测算7.4.1 全球自智网络市场预测7.4.2 中国市场测算7.5 自智网络与运

营商应用发展趋势7.5.1 从L3向L4/L5高阶自智演进7.5.2 网络智能体（Network Agent）广泛应

用7.5.3 大小模型协同与多智能体协同7.6 自智网络与运营商应用研究小结第八章网络设备内生

智能产业链调查——下游应用场景（AI数据中心与智算网络）8.1 AI数据中心网络互联瓶

颈8.1.1 大规模AI集群对网络带宽与时延的极致要求8.1.2 横向扩展（Scale-out）与纵向扩展

（Scale-up）网络需求8.2 内生智能网络设备在智算中心的应用8.2.1 AI数据中心交换机内生智

能能力8.2.2 网络丢包与时延的实时感知与自动优化8.2.3 网内计算（In-Network Computing）加

速8.3 主要玩家与典型案例8.3.1 主要玩家8.3.2 典型案例8.4 市场空间与商业模式8.4.1 AI数据中

心网络设备商业模式8.4.2 2026-2032年AI数据中心网络设备市场空间测算8.5 智算网络应用研究

小结第九章网络设备内生智能产业链调查——下游应用场景（政企与行业专网）9.1 政企网络

智能化升级需求9.2 工业互联网与智能制造场景9.2.1 工业网络对确定性时延与高可靠性的要

求9.2.2 内生智能网络设备在工业场景的应用9.3 智慧园区与智能楼宇网络9.4 主要玩家9.5 政企

与行业专网应用发展趋势9.6 政企与行业专网应用研究小结第十章中国AI+网络设备内生智能

行业重点企业推荐10.1 中兴通讯股份有限公司10.1.1 企业概况10.1.2 企业优势分析10.1.3 产品/

服务特色10.1.4 公司经营状况10.1.5 公司发展规划10.2 新华三集团10.2.1 企业概况10.2.2 企业优

势分析10.2.3 产品/服务特色10.2.4 公司经营状况10.2.5 公司发展规划10.3 锐捷网络股份有限公

司10.3.1 企业概况10.3.2 企业优势分析10.3.3 产品/服务特色10.3.4 公司经营状况10.3.5 公司发展



规划10.4 星网锐捷通信技术股份有限公司10.4.1 企业概况10.4.2 企业优势分析10.4.3 产品/服务

特色10.4.4 公司经营状况10.4.5 公司发展规划10.5 富士康工业互联网股份有限公司10.5.1 企业概

况10.5.2 企业优势分析10.5.3 产品/服务特色10.5.4 公司经营状况10.5.5 公司发展规划10.6 烽火通

信科技股份有限公司10.6.1 企业概况10.6.2 企业优势分析10.6.3 产品/服务特色10.6.4 公司经营状

况10.6.5 公司发展规划10.7 苏州旭创科技有限公司10.7.1 企业概况10.7.2 企业优势分析10.7.3 产

品/服务特色10.7.4 公司经营状况10.7.5 公司发展规划10.8 基流科技10.8.1 企业概况10.8.2 企业优

势分析10.8.3 产品/服务特色10.8.4 公司经营状况10.8.5 公司发展规划10.9 北京秩联科技有限公

司10.9.1 企业概况10.9.2 企业优势分析10.9.3 产品/服务特色10.9.4 公司经营状况10.9.5 公司发展

规划10.10 华为技术有限公司10.10.1 企业概况10.10.2 企业优势分析10.10.3 产品/服务特色10.10.4 

公司经营状况10.10.5 公司发展规划第十一章网络设备内生智能行业趋势预测与市场空间测

算11.1 行业发展趋势11.1.1 技术趋势11.1.2 产品趋势11.1.3 产业趋势11.1.4 竞争趋势11.2 行业发

展主要风险11.2.1 技术迭代风险11.2.2 下游AI应用落地不及预期风险11.2.3 供应链安全与高端芯

片禁运风险11.2.4 电信级可靠性验证周期长的风险11.2.5 安全与能效矛盾日益突出11.3

2026-2032年市场空间测算11.3.1 中国AI网络设备总体市场空间11.3.2 细分市场空间第十二章中

国AI+网络设备内生智能产业研究总结与投资机会透视12.1 研究总结12.1.1 市场特点总结12.1.2 

技术趋势总结12.1.3 企业格局总结12.2 2026-2032年投资机会多维透视12.2.1 市场痛点分析12.2.2 

行业爆发点分析12.2.3 产业链投资机会12.2.4 新进入者投资机会12.3 产业投资策略与投资建

议12.3.1 强化核心芯片与器件自主保障能力12.3.2 推动网络设备内生智能标准与接口统一12.3.3 

鼓励“运营商+设备商+芯片商”协同创新模式12.3.4 提升我国网络设备内生智能标准的国际

影响力12.4 产业发展壁垒12.4.1 技术壁垒12.4.2 资金壁垒12.4.3 人才壁垒12.4.4 准入壁垒12.4.5 生

态壁垒          
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